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Product image

H&4ll6 tis érintkez6ésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezdsor,
Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,
5.08 mm, Pdlusszam: 3, 180°, Forrasztétiiske
hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Tape

Rendelési szam 1137260000
Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180F 3.2SN BK RL
GTIN (EAN) 4032248918874
Qty. 250 Stiick
Termékadatok IEC:400V /275 A
UL: 300V /185 A
Csomagolas Tape
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Méretek és tomegek

Mélység 8,5 mm Mélység (coll) 0,335 inch
Magassag 15,2 mm Magassag (coll) 0,598 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 12 mm Szélesség 25,24 mm
Szélesség (coll) 0,994 inch Nett6 tomeg 3,001¢g

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra

THT/THR-forrasztott csatlakozassal

Raszter mm-ben (P) 5,08 mm
Raszter inch-ben (P) 02"
Kimend konyok 180°
Po6lusszam 3
Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3,2 mm
Forrasztétiiske tlrése 0/-0,.3mm
Forrasztétiiske méretei d = 1,2 mm, Nyolcszogleti
Forrasztészem lyukatméré (D) 1,4 mm
Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm
L1, mm 10,176 mm
L1, inch 04"

Sorok szama

1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szamara biztonsdgos nem dugaszolt/ Kézfej szamara biztonsdgos dugaszolt

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva

Védelmi osztaly

IP20

Térfogati ellendllas <6 mQ
Koédolhatd Igen
Dugaszolasi er6/polus, max. 9N
Huazéeré / polus, max. 7N

Tightening torque

Forgatényomaték tipusa

Mounting screw, PCB

Usage information Meghuzasi nyomaték | min. 0,15 Nm
max. 0,2 Nm
Recommended screw | Alkatrész PTSC KA
szam 2.2X4.5
WN1412
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam Moisture Level (MSL)
(CT1) 2175 1
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezé feluilet Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 um Ni/ 2...4 ym Sn
6nozott matt
Dugaszolhato csatlakozas 1..3umNi / 2.4 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min.
rétegszerkezete matt -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20

IEC 60664-1, IEC 61984 °C) 275 A
Névleges aram, maximalis pélusszam Névleges aram, min. pélusszam
(Tu=20 °C) 19 A (Tu=40°C) 24 A
Névleges aram, maximalis polusszam Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség
(Tu=40°C) 16,6 A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 400V
Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 250V
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 Névleges Iokéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 4 kV mértékéhez 4 kV
Névleges Iokéfesziiltség a lll/3
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez 4 kV
Csomagolas
ESD szint(i csomagolas sztatikus disszipativ Csomagolas Tape
VPE hosszusag 342 mm VPE szélesség 338 mm
VPE magassag 67 mm Szalag mélysége(T2) 17,5 mm
Szalag szélessége:(W) 44 mm Szalagzseb mélysége(KO) 17 mm
Szalagzseb magassag (AO) 8,2 mm Szalagzseb szélessége (BO) 34 mm
Szalagzseb levalasztas (P 1) 16 mm Szalaglyuk levalasztas (E) 1,75 mm
Szalagzseb levalasztas (F) 20,2 mm Dobos tekercs atméréje @ (A) 330 mm
Felileti ellendllas Rs=10%-10"2 0 Beliltet6 talca szélessége (Wppp) 9.6 mm
Beliltetd talca hossza (Lppp) 12,36 mm A kivételi fellilet &tmérdje (@ Dinay) 8,5 mm
Kiallo rész 1, beliltetd talca (Lo1 (ppp)) 2,3 mm Kiallé rész 2, beliltetd talca (Po2 (ppp)) 2 mm

CSA névleges adatok

Intézet (CSA)

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi
csoport / CSA)

P

300V

Tanusitvany szdma (CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi
csoport / CSA)

200039-1176845

300V

Névleges aram (D felhasznalasi csoport /

CSA)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a

186 A tanudsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) o Tanusitvany szama (UR)

E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (D felhasznalasi
csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ Névleges aram (D felhasznalasi csoport/
UL 1059) 185 A UL 1059) 10A

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tandsitvanyt.
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9,1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

REACH SVHC

/

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedheté”
kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések ¢ Aranyozott érintkezé fellilet kiilon kérésre
* A névleges aram a névleges keresztmetszettdl és a minimalis polusszamtol fligg.
¢ Forrasztoszem atméréje D = 1,4+0,1 mm
¢ Forrasztoszem atméréje D= 1,5+ 0,1 mm, 9 poélustol
¢ P arajzon = osztas
* A névleges adatok kizarélag magéatél a komponenstdl fiiggenek. A mas komponensek felé érvényes
hézagokat és kuszoutakat a vonatkozé alkalmazasi szabvany szerint kell tervezni.
¢ Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozok megszakitasi kapacitas nélkiili csatlakozok (COC). A
tervezett hasznalat alatt a csatlakozék nem dughatok be vagy ki fesziiltség vagy terhelés alatt
¢ A termék hosszu idejl tarolasa 50 °C atlagos hémérsékleten és maximum 70% paratartalmon, 36 honap
Tanusitvanyok
Jovahagyasok o
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
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Letoltések
Approval/Certificate/Document of CB Certificate
Conformity CB Testreport
Engineering Data CAD data — STEP
Product Change Notification PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_b.xx_neue_Tapeverpackung_Step_4_DE
PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_b.xx_new_Tape_Packaging_Step_4_EN
Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products
Umstellung auf ESD-Beutel bei ,Tape on Reel” Produkten
Katalégusok Catalogues in PDF-format
Kiadvanyok FL DRIVES EN

FL DRIVES DE
White paper surface mount technology Download Whitepaper
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Dimensional drawing

Dimensional drawing

HOLE PATTERN

Dimensional drawing

Felhasznalasi példa
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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